


最近，様々な種類のPSAテープが，半導体製造工程（バッ

クグラインド，ダイシング等）で使用されるように 7)～ 9)なって

きた。特に，UV硬化型PSAテープは，ダイシング工程に対し，









調に増大するはずである。しかしながら，P ( 2 E H A－

AA)/UAOブレンドにおいて，剥離力はE"＝3G"の増加につれ

て低下した。したがって，我々は，接着試験を行う際にUV硬

化したブレンドの変形能率が，


